
 
 
平成24年3月期通期連結業績予想数値の修正（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

 
 
平成24年3月期通期個別業績予想数値の修正（平成23年4月1日～平成24年3月31日） 

修正の理由 
わが国の半導体業界は、東日本大震災をはじめ、タイ洪水被害、欧州経済危機と歴史的な円高等、大きな影響を受けてお
ります。 
このような環境の下、当社の主要顧客も開発投資抑制や内製化等、依然として慎重な対応を継続しており、当社グループ
の連結売上高も予想を下回る見込みとなりました。 
また、営業利益、経常利益も売上高未達により前回予想を下回る見込みとなりました。当期純利益につきましては以下の
要因により前回予想を下回る見込みとなりました。 
連結子会社株式の評価を保守的に行い、のれんの償却額54百万円を特別損失に計上するとともに、事業用資産並びに共
用資産につきましても事業環境を鑑みて、減損損失１億24百万円を特別損失に計上しております。 
 
なお、個別業績予想の売上高、営業利益、経常利益の修正は連結業績予想の修正と同様の理由であります。 
また、当期純利益につきましては減損損失1億24百万円を計上したことにより前回予想を下回る見込みとなりました。 
 
※上記業績予想につきましては、本資料の発表時において入手可能な情報に基づき当社で判断したものであり、実際の
業績は今後様々な要因により予想数値と異なる可能性があります。 
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特別損失の計上及び業績予想の修正に関するお知らせ  

平成24年３月期決算において特別損失の計上を行うこととなりましたので、お知らせするとともに、最近の
業績動向を踏まえ、平成24年１月30日に公表した業績予想を下記の通り修正いたしましたのでお知らせい
たします。  

記 

● 業績予想の修正について 

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純利

益
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 1,560 △54 △49 △63 △219.92
今回修正予想(B) 1,525 △89 △84 △295 △1,029.18
増減額(B-A) △35 △35 △35 △232
増減率(%) △2.2 ― ― ―
（ご参考）前期実績 
（平成23年3月期）

1,736 △95 △68 △153 △534.72

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期純利

益
百万円 百万円 百万円 百万円 円 銭

前回発表予想(A) 1,346 △85 △72 △76 △266.28
今回修正予想(B) 1,302 △108 △95 △264 △922.39
増減額(B-A) △44 △23 △23 △188
増減率(%) △3.2 ― ― ―
（ご参考）前期実績 
（平成23年3月期）

1,500 △89 △54 △166 △579.81


